PROGETTO RANDIT - Approfondimenti

Moldex3D eDesign
Sottosistema di analisi iniezione plastica
Risolutore strutturale interno MDX Stress Solver - 2 parte

Dalmine , 15 luglio 2010

Spesso le problematiche legate allo studio dell'iniezione plastica si combinano anche con le necessita di effettuare una
verifica dello stress a cui il materiale viene sottoposto.

A tal proposito, i sistemi , ed. come Moldflow, delegano ad altro sistema specifico questo tipo di analisi.

In un articolo predente avevamo mostrato come Moldex3D eDesign. MDX Stress Solver contenuto nel pacchetto IC
Interface Connector, con la versione R.10.0 in arrivo a breve, fornira un risolutore interno (Stress Solver) di assoluto
livello ed affidabilita in termini di consistenza del risultato ottenuto.

Attraverso un percorso semplice e guidato € possibile aggiungere le condizioni al contorno quali forza, pressione e
fissaggi; si passa poi alla finestra "Parametri di Calcolo” in cui vengono assegnati vari valori e parametri (Settings).
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Vengono salvati in un file opportuno tutte le informazioni di corredo relative alle condizioni al contorno ed i risultati del
calcolo

Durante la sequenza delle fasi di analisi il progettista puo settare il tipo di analisi associata (in questo caso I'analisi
standard Stress Simulation (Stress-S).

Questo tipo di analisi fornisce tutti i risultati relativi allo stress dei componenti ed alla loro deformazione, mentre non &
ancora disponibile I'analisi sullo sforzo cui i componenti sono soggetti

Con la release 10.0 si potranno effettuare le verifiche necessarie senza dover passare da un sistema all’altro, ma
rimanendo sempre in eDesign.

Tutto questo dimostra I'estrema capacita innovativa di Moldex3D e la velocita nell’apportare nuove funzionalita richieste
dai clienti.

Per qualunque informazione a riguardo telefonaa RA  NDIT 035 622 4541 o0 348 2702011 o
manda un email a info@randit.com
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